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BON ARALDITE HOBBY

SAINT-GOBAIN

Descricao

Araldite Hobby é um adesivo epoxi multiuso, bicomponente de
cura rapida a temperatura ambiente. Apresenta alta dureza e
tenacidade e é recomendado para a colagem de uma
variedade de substratos, incluindo metais, ceramica, vidros,
borracha e plasticos rigidos. 0 adesivo é um material versatil
desenvolvido para uso tanto artesanal quanto para aplicagdes
industriais/ aeroespaciais. E qualificado pela ABR 2-1086.

Aplicacoes
e Metais
e Ceramica
e \idros
e Borrracha vulcanizada
e Plasticos
Propriedades
e (Curarapida
e Alta resisténcia ao cisalhamento e ao descolamento
e Tenaz e resiliente
e Adere a uma grande variedade de materiais

Dados do Produto

Endurecedor Adesivo
Aspecto Visual Liquido Amarelo | Liquido Opaco
Viscosidade a 25°C ASTM D-2393 mPas 30.000 35.000
Densidade a 25°C ASTM D-792 g/cm? 1,17 1,17
Propriedades da Mistura

Proporgao Peso Peso 100:100

Proporgdo Volume Volume 100:100

Pot life a 25°C Aem 100g ASTM D-2471 min 4

Viscosidade a 25°C ASTM D-2393 mPpa.s 30.000
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Processos de Cura Recomendados

Tempreatura Tempo para Manuseio Tempo Minimo Cura
10°C 35 minutos 2 horas
15°C 25 minutos 70 minutos
25°C 20 minutos 60 minutos
40°C 5 minutos 25 minutos
60°C 2 minutos 10 minutos
100°C 1 minutos 2 minutos

Aplicacao do adesivo

A mistura de resina e endurecedor é aplicada com uma espatula na superficie seca e pré-tratada. Uma camada de
adesivo de 0,05 a 0,10 mm de espessura apresentara, normalmente, a maior resisténcia ao cisalhamento da juncéao.
Ajuncdo dos substratos deve ser montada assim que o adesivo é aplicado. Contato uniforme das pecas € suficiente
para se obter uma cura adequada.

Corpos de prova padroes

A menos que especificado contrario, os dados apresentados abaixo foram determinados pela jung@o de corpos de
prova de aluminio padronizados com dimensdes de 10 x 2,5 x 1,5 cm. A area de juncao foide 12,5x 2,5 cm em cada

caso.

Propriedades Tipicas

Resisténcia ao Cisalhamento, psi (Mpa)
Efeito do tempo e de cura e temperatura

Método Analise

DIN 53283
Ciclo de Cura Valores
7 dias a 25°C 17,90
24 horas a 25°C + 30 minutos a 80°C 34,40
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Resisténcia ao Cisalhamento (Mpa)

Efeitos da Temperatura
Teste realizado 10 minutos apds amostra alcancar a temperatura

Método Analise

DIN 53283
Ciclo de Cura Temperatura Teste Valores Y
7 dias a 25°C -60°C 11,00
-20°C 10,00
0°C 10,00
20°C 16,50
40°C 18,60
60°C 7,60
70°C 3,40
24 horas a 25°C + 30
minutos a 80°C 60°C 24,00
-20°C 24,80
0°C 26,80
20°C 34,40
40°C 29,60
60°C 13,70
70°C 5,50
Resisténcia ao Cisalhamento, (Mpa)
Efeitos Imersdo
Ciclo de Cura de 16 horas a 40°C. Imers&o por 90 dias nas substancias abaixo
Método Analise
DIN 53283
Propriedades Valores
Padrdo - Como preparado 18,60
IMS 13,70
Gasolina 16,50
Acetato Etila (30dias) 13,70
Acido Acético 10% 15,10
Xileno 17,20
Oleo Lubrificante - HD30 16,50
Parafina 15,80
Agua @20°C 1,40
Agua @90°C 5,50
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Resisténcia ao Cisalhamento, psi (Mpa)

Efeitos da exposigao tropical.
40°C, 92% Umidade Relativa
Método Andlise

DIN 53283
Cura Tempo de Exposicao Valores
16 horas a 40°C 0 dias 18,60
30 dias 24,10
60 dias 20,60
90 dias 16,50

Resisténcia ao Cisalhamento, psi (Mpa)

Testado em Substratos Metalicos
Curado por 20 minutos a 100°C
Método Analise

DIN 53283
Metal @ Espessura Substrato Valores
(mm) -
Ago Carbono 1,0 20,60
Ao Inox 1,0 27,50
Aco Galvanizado 1,5 12,40
Cobre 1,5 19,30
Latdo 1,5 21,30

() Superficie desengordurada, sem lixamento ou jateamento

Propriedades elétricas

Propriedades Elétricas Valores
Condutividade térmica, W/mK 0,22
Resistividade Superficial, ohms 1,50 E +15

Forca dielétrica, V/ml 425
Resistividade Volumétrica, Q.cm 5,70E +14
Constante Dielétrica, @ 50Hz/1KHz/10KHz 4,4/4,4/4,3
Fator de perda, % @ 50Hz/1KHz/10KHz 0,8/0,7/1,0
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Armazenamento

Estocar nas embalagens originais, fechadas, em local seco, em temperaturas de 2°C a 40°C. Sob estas condigdes de
armazenamento o produto estard em condi¢des de uso até a validade do mesmo, estipulada na etiqueta do produto.

Informacées Ecoldgicas

Um tambor e/ou outro tipo de embalagem vazia que contenha residuos de resina epdxi ou endurecedor, deve ser
manuseada com as mesmas precaucdes do produto original, e o descarte deve atender aos requisitos legais
aplicaveis.

Em caso de um derramamento quimico em solo, 0 mesmo deve ser contido imediatamente a fim de evitar a
contaminacgao do solo e/ou dgua. Qualquer tipo de descarte ao meio ambiente deve ser evitado.

IMPORTANTE: As informacdes contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitaveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informacdes ou pela utilizag&o, aplicacdo ou processamento do
produto aqui descrito. Os usuarios deverdo permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagdo imprépria do
produto. Material fornecido pelo exportador do produto.
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